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Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauelements

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung eines elektronischen Bauelements auf 
einer Oberfläche eines Substrats, wobei das elektronische 
Bauelement mit, senkrecht zur Oberfläche des Substrats 
gesehen, mindestens zwei übereinander und zumindest in 
einem Flächenbereich F überlappend angeordneten elek-
trischen Funktionsschichten ausgebildet wird, wobei die 
mindestens zwei elektrischen Funktionsschichten auf dem 
Substrat direkt oder indirekt in einem kontinuierlichen Pro-
zess strukturiert werden, wobei eine erste elektrische Funk-
tionsschicht der mindestens zwei elektrischen Funktions-
schichten so strukturiert wird, dass eine erste Längen/Brei-
ten-Dimension der ersten elektrischen Funktionsschicht 
parallel zur Oberfläche des Substrats und in einer Rela-
tiv-Bewegungsrichtung des Substrats um mindestens 5 µm 
länger/breiter, vorzugsweise um mehr als 1 mm länger/brei-
ter, ausgebildet wird als eine Längen/Breiten-Dimension 
des Flächenbereichs F in Relativ-Bewegungsrichtung und 
parallel zur Oberfläche des Substrats.
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